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THERMOCHIP WF

O PRIMEIRO PAINEL
SANDWICH PRE-FABRICADO
COM FIBRA DE MADEIRA

Um sistema construtivo desenhado para o futuro

da construcdo eficiente e da arquitetura sustentavel

Ecoldgico e sustentavel

Feito exclusivamente de madeira, livre de
substancias nocivas

Barreira de vapor
de difusdo variavel

Melhor salubridade gracas a barreira de
vapor incorporada

Seguranca

Garante coberturas mais estdveis e
homogéneas que os sistemas tradicionais

Eficiéncia energética
Alta reducdo do consumo energético da
edificagdo.

Sistema
macho/fémea

Um sistema macho/fémea para uma
montagem sem linguetas

Poupanca em custos

Maior rapidez na instalacdo do que com
0s sistemas tradicionais

Barreira de
vapor de difusao
variavel

Uma lamina de barreira de
vapor de difusdo varidvel
que oferece uma regulacdo e
protecdo elevada face a hu-
midade.

Acabamentos em
madeira natural

O tabuleiro interior do painel tem o
valor acrescentado na estética. Dis-
pde de vdrias opgbes decorativas: es-
trados de abeto, painéis lamelados de
abeto e painéis de 0.S.B.3.

COMPQSICAO

THERMOCHIP"WEF

Fibra de madeira

Responde as maiores exigén-
cias em isolamento. E eco-
l6gica e sustentdvel. Resulta
um clima agradavel e confor-
to acustico alto.

Painel O.S.B.3

Formado por particulas longas e
orientadas de choupo, compactadas
entre si a uma pressao e temperatura
adequadas. E um painel de altas pres-
tagdes mecanicas.



THERMOCHIP WF THERMOCHIP WF pavAoRN}

Um painel que oferece a possibilidade de construir cobertu-

ras ligeiras com o valor acrescentado do estrado de madeira.

COMPOSICAO

Face interior

Nucleo

Face exterior

Dimensoes

Estrado de abeto sem envernizar
Fibra de madera + Lamina de vapor

Painel de O.S.B.3

Comprimento: 2500 mm
Largura: 550 mm

OpgOes de acabamentos: sem verniz, velatura (natural, branco, carvalho, castanheiro, nogueira, nogueira classica, ébano, wengué) e ignifugo.

Face Espessura
interior fibra

DADOS TECNICOS

Face Panéis

Dimensdes

exterior / palete

Grossura ~ Comprim. Largura

2500 550

Carga Cargaa Transmit.

LR |PEI maxima L/200 ! térmica

kg/m? kg/painel kg/m? kg/m? W/m2eC

31,400 43,175 1918 189 0,449

51,948

Composto por um painel lamelado de abeto, suporta cargas

mais pesadas e estruturas complexas.

COMPOSICAO

Face interior

Nducleo

Face exterior

Dimensoes

Cara Espesor
interior nucleo

Painel lamelado de abeto

Fibra de madera + Lamina de vapor

Painel de 0.S.B.3

Comprimento: 2500 mm
Largura: 550 mm

DADOS TECNICOS

Cara

. Dimensiones
exterior

Grosor

Paneles m? panel
/ palet / palet

Peso panel C’ar.ga
maxima
kg/m? kg/panel

28,100 38,638

Cargaa Transmit.
L/200 @ térmica

kg/m? W/m2eC

191 0,426



PASSO A PASSO

THERMOCHIP WF INSTALACAO

Estd formado na sua Face interior por um painel de lascas g N o _ . _
orientadas 0.S.B.3 6timo para todo o tipo de aplicagdes. ¥ 3 Colocagao dos paineis em perpendlcular as vigas
COMPOSICAO

Face interior Painel de 0.S.B.3

Nucleo Fibra de madera + Lamina de vapor

Face exterior Painel de O.S.B.3

Comprimento: 2500 mm

Di ~
[mensoes Largura: 550 mm

DADOS TECNICOS

Carga Cargaa Transmit.
maxima L/200 térmica

Cara Espesor Cara . q Paneles m? panel
Dimensiones

. . p . Peso panel
interior ntcleo exterior / palet / palet P

Grosor Largo Ancho kg/m? kg/panel kg/m? kg/m? W/m2eC

2500 28,400 39,050 1909 186 0,411
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37,400

U} Cdlculos obtidos em ensaio realizado com disténcia em apoios a 600 mm.
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